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Application for
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1155/1156/ 1150

Anwendung fir
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1155/1156/ 1150

Applicable aux processeurs suivants :
LGA2011/LGA 1366 /LGA1155/1156/1150

Aplicacién para
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1155/1156 /1150

Applicazione per
LGA2011/LGA 1366 /LGA1155/1156/1150

Aplicagéo para

LGA2011/LGA 1366/LGA 1155/1156 /1150
Thermaltake LGA 775 LGA 775 LGA 775 LGA 775 LGA 775 LGA 775
Parts list : Teileliste: Liste des pieces: Lista de piezas: Elenco componenti: Lista de pecas:
A Cooler x 1 A Kihler x 1 A 1 Refroidisseur A 1 x refrigerador A Dissipatore x 1 A Refrigerador x 1

O x1 ® x1 B Thermal Grease x 1 B Warmeleitpaste x 1 B 1 Graisse thermique B 1 x lubricante térmico B Grasso termico x 1 B Massa térmica x 1
C Bracket x 1 C Halterung x 1 C 1 Support C 1 x soporte C Supporto x 1 C Suporte x 1
D Back-plate x 1 D Rickwand x 1 D 1 Plaque arriére D 1 x placa trasera D Piastra posteriore x 1 D Placa traseira x 1
E Nuts x 4 E Muttern x 4 E 4 Ecrous E 4 x tuercas E Dadix 4 E Porcas x 4
F Screws x 4 (9.6nn) F Schrauben x 4 (9.6mm) F 4 Vis (9.6mm) F 4 x tornillos (9.6mm) F Viti x 4 (9.6mm) F Parafusos x 4 (9.6mm)
G Screws x 4 (13.6mm) G Schrauben x 4 (13.6mm) G 4 Vis (13.6mm) G 4 x tornillos (13.6mm) G Viti x 4 (13.6mm) G Parafusos x 4 (13.6mm)
H Screws x 4 (16.6mm) H Schrauben x 4 (16.6mm) H 4 Vis (16.6mm) H 4 x tornillos (16.6mm) H Viti x 4 (16.6mm) H Parafusos x 4 (16.6mm)
I' Mounting Plate x 1 | Befestigungsplatte x 1 I' 1 Plaque de montage I' 1 x placa de montaje I Piastra di montaggio x 1 I Placa de montagem x 1
J Mounting Plate Screws x 2 J Schrauben x 2 J 2 Vis J' 2 x tornillos J Viti x 2 J Parafusos x 2
K Fan Clips-A x 1 K Gebléase-Clips-A x 1 K 1 Clips de ventilateur -A K 1 x ganchos de ventilador -A K Fascette per ventola-A x 1 K Clipes da ventoinha-A x 1
L Fan Clips-B x 1 L Geblase-Clips-B x 1 L 1 Clips de ventilateur -B L 1 x ganchos de ventilador -B L Fascette per ventola-B x 1 L Clipes da ventoinha-B x 1
M 12cm Fan x 1 M 12 cm Gebléase x 1 M 1 Ventilateur de 12 cm M 1 x ventilador de 12 cm M Ventole da 12 cm x 1 M Ventoinhas de 12cm x 1

1. Before Installation, please verify the CPU platform 1. Uberpriifen Sie bitte vor der Installation die CPU- 1. Avant l'installation, veuillez vérifier la plateforme 1. Antes de la instalacion, verifique la plataforma de 1. Prima dell’installazione, controllare la 1. Antes da instalagéo, verifique a plataforma do
and select the appropriate holes for your CPU Plattform und wahlen Sie die entsprechenden du processeur et sélectionnez les orifices la CPU y seleccione los orificios piattaforma CPU e scegliere i fori appropriati per CPU e selecione os orificios adequados para a
socket. Lécher fir Ihren CPU-Sockel. correspondant au socket de votre processeur. correspondientes para la toma de su CPU. la presa CPU. sua socket CPU.

0 A. Hole A for LGA1366/1156/1155/1150/775 & A. Loch A fir LGA1366/1156/1155/1150/775 & A. Trou A pour LGA 1366/1156/1155/1150/775 & A. Orificio A para LGA1366/1156/1155/1150/775y A.Foro Aper LGA1366/1156/1155/1150/775 e A. Orificio A para LGA1366/1156/1155/1150/775 &
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
B. Hole B for LGA 2011 B. Loch B fir LGA 2011 B. Trou B pour LGA 2011 B. Orificio B para LGA 2011

B. Foro B per LGA 2011

B. Orificio B para LGA 2011

2. When you install Back-plate (D) make sure the 2. Wenn Sie die Rickwand (D) installieren, stellen Sie 2. Lorsque vous installez la plaque arriére (D) 2. Alinstalar la placa trasera (D), asegurese de que

side with the foam is facing the motherboard.

ANo(e:

If you want to install LGA 2011 CPU, proceed to
step 4

sicher, dass die Seite mit dem Schaum zur
Hauptplatine zeigt.

AAnmerkung:
Wenn Sie eine LGA-2011-CPU installieren, gehen
Sie zu Schritt 4.

assurez-vous que le coté avec la mousse fait face
alacarte mére.

ARemarque:

Sivous souhaitez installer un processeur LGA
2011, passez a |'étape 4.

el lado con la goma-espuma se halle mirando a la
placa base.

ANota:

Sideseainstalarla CPULGA 2011, vaya al paso 4.

2. Durante l'installazione della piastra posteriore
(D), accertarsi che il lato gommato sia rivolto
verso la scheda madre.

ANota:
Perinstallare la CPU LGA 2011, passare alla
procedura 4

2. Quando instala a placa traseira (D), certifique-
se de que o lado com a esponja esta virado para
a motherboard.

ANota:

Se pretender instalarum CPU LGA 2011, avance
para a etapa 4.

3. Insert the four Screws (G) through the Back- B o . . 3. Inserte los cuatro tornillos (G) por la placa trasera
plate (D) and the motherboard and secure them 3. Fugen Sie die vier SFhrauben (G? durchdie 3. Insérez les quatre vis (G_) atravers laplaque (D) y la placa base y fijelos con las tuercas (E). 3. Inserire le quattro viti (G) attraverso la piastra 3. Insira os quatro parafusos (G) através da placa
with Nut (E). Place Bracket (C) onto the Nuts(E) R_uck.wan.d (D) und die Hau;?tplatlng elr\ und sichern afrlere (D) etla carte mére et fixez-les av‘ec Coloque el soporte (C) sobre las tuercas (E) y fijelo posteriore (D) e la scheda madre e fissarle con il traseira (D) e a motherboard e fixe com a porca
- Sie sie mit Mutter (E). Platzieren Sie die Halterung I'écrou (E). Placez le support (C) sur les écrous . , . . . X X
and secure it with Screw (F). Make sure the Tt K L X . con los tornillos (F). Asegurese de que el logo Tt dado (E). Posizionare il supporto (C) sui dadi (E) (E). Coloque o suporte (C) nas porcas E) e fixe
| he Bracket (C) | dfaci (C) auf den Schrauben (E) und befestigen Sie sie (E) et fixez-le avec la vis (F). Assurez-vous que le del c s mirando haci ib i | 2 vite (F). A icheill T f F). Certifi d
ogo on the Bracket (C) is upward facing. mit der Schraube (F). Stellen Sie sicher, dass das logo Tt sur le support (C) est orienté vers le haut. el soporte (C) esté mirando hacia arriba. e fissarlo con la vite (F). Accertarsi che il logo Tt com o parafuso (F). Certifique-se de que o
Tt-Logo auf der Halterung (C) nach oben zeigt. sul supporto (C) siarivolto verso I'alto. logotipo Tf no suporte (C) esta virado para cima.
4. Place Nut (E) onto the motherboard and place 4. Placez I'écrou (E) sur la carte mére et placez le 4. Coloque las tuercas (E) en la placa base y coloque
the Bracket (C) onto the nuts and secure with 4 4. Platzieren Sie die Mutter (E) auf der Hauptplatine support (C) sur les écrous et fixez-le a I'aide de 4 el soporte (C) sobre las tuercas, y fijelo con los 4. Posizionare il dado (E) sulla scheda madre e il 4. Coloque a porca (E) na motherboard e coloque o
Short Screws (H). Make sure the Ttlogo on the und die Halterung (C) auf den Muttern und sichern vis (H). Assurez-vous que le logo Tt sur le support cuatro tornillos (H). Asegurese de que el logo Tt supporto (C) sui dadi e fissare con 4 viti (H). suporte (C) nas porcas e fixe com 4 parafusos
Bracket (C) is upward facing. Sie sie mit vier kurzen Schrauben (H). Stellen Sie (C) est orienté vers le haut. del soporte (C) esté mirando hacia arriba. Accertarsiche il logo Tt sul supporto (C) sia (H). Certifique-se de que o logétipo Tf no
sicher, dass das Tt-Logo auf der Halterung (C) rivolto verso l'alto. suporte (C) esta virado para cima.
ANote: nach oben zeigt. /\Remarque : ANota:
If the Bracket (C) is not firmly secured, please Sile support (C) n'est pas bien fixé, s'il vous plait Si el soporte (C) no esta firmemente sujeto, afloje ANota: ANota:
slightly loose the screws (G) and fasten the AAnmerkung: un peu lache les vis (G) et serrez les vis (F) a ligeramente los tornillos de la placa trasera (D) y Seil supporto (C) non & fissata saldamente, si Se o suporte (C) ndo estiver bem fixo, desaperte
screws (F) again. Wenn die Halterung (C) nicht fest gesichert ist, nouveau. apriete nuevamente los tornillos del soporte (C). prega leggermente allentate le viti (G) e serrare ligeiramente os parafusos curtos na placa
lockern Sie bitte etwas Schrauben (G) und die le viti (F) di nuovo. traseira (D) e aperte novamente os parafusos
5. Apply a thin layer of Thermal Grease (B) onto Schrauben (F) wieder an. 5. Appliquez une fine couche de graisse thermique 5. Aplique una fina capa de lubricante térmico (B) en

. Screw the Heat-sink (A) onto the motherboard

~

©

©

the CPU.

with the Mounting Plate (I) & Mounting Plate
Screws (J) tightly.

. Fixthe Fan (M) onto the Heat-sink (A) with Fan

Clips (K) & (L) separately.

. Connect the 4-pin wire to the motherboard’s

CPU fan connector.

. Installation is done.

5. Tragen Sie eine diinne Schicht Warmeleitpaste (B)
auf die CPU auf.

6. Schrauben Sie den Kiihlkdrper (A) mit der
Montageplatte (I) & Schrauben (J) auf der
Hauptplatine fest.

~

. Befestigen Sie das Gebléase (M) mit den
Geblase-Clips (K) & (L) separat aufdem
Kihlkérper (A).

8. Verbinden Sie den 4-poligen Stecker mit dem
CPU-Geblaseanschluss auf der Hauptplatine.

©

. Die Installation ist vollstéandig.

~

o]

©

(B) sur le processeur.

6. Vissez solidement le dissipateur thermique (A)

sur la carte mere avec la plaque de montage (1)
& Vis (J).

. Fixez le ventilateur (M) sur le dissipateur
thermique (A) avec des clips de ventilateur (K)

& (L) séparément.

.Branchez le cable a 4 broches sur le connecteur
de ventilateur du processeur de la carte mere.

Installation terminée.

la CPU.

6. Fije el difusor de calor (A) en la placa base con
la placa de montaje (I) & tornillos (L) con
fuerza.

7. Fije por separado el ventilador (M) en el
difusor de calor (A) con los ganchos de
ventilador (K) & (L).

8. Conecte el cable de 4 pines al conector del
ventilador de la CPU de la placa base.

9. Lainstalacion esta completada.

o

. Applicare uno strato sottile di grasso termico (B)
sullaCPU.

6. Avvitare il dissipatore di calore (A) sulla scheda
madre con la piastra di montaggio (I) & Viti (J) in
modo fermo.

~

. Fije por separado el ventilador (M) en el difusor
de calor (A) con los ganchos de ventilador (K) &

(L)

©

. Collegare il cavo a 4 pin al connettore della
ventola della CPU della scheda madre.

©

. L’installazione € completa.

curtos no suporte (C).

o

Aplique uma camada fina de massa térmica (B)
no CPU.

6. Aparafuse bem o dissipador de calor (A) a
motherboard com a placa de montagem (l) &
Parafusos (J).

~

. Fixe a ventoinha (M) ao dissipador de calor (A)
com os clipes da ventoinha (K) & (L) em
separado.

fer)

. Ligue o cabo de 4 pinos ao conector da
ventoinha do CPU da motherboard.

©

. Ainstalagéo esta terminada.

©2017 Thermaltake Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
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Please visit our Support Section for more

technical support or update at

www.thermaltake.com

Bitte besuchen Sie unsere
Kundendienstabteilung fur weitere technische
Unterstitzung oder Updates unter
www.thermaltake.com

Veuillez vous reporter a la Partie Support pour
un support technique ou une mise a jour sur
www.thermaltake.com

Le rogamos que visite nuestra Seccion de
Soporte para mas soporte técnico o
actualizaciones en www.thermaltake.com

Per maggiore assistenza tecnica o
aggiornamenti, visitare la sezione sull’assistenza
all’indirizzo www.thermaltake.com

Visite a nossa Secgao de Apoio para obter mais
apoio técnico ou actualizagées em
www.thermaltake.com



P/N:CL-P001-AL12RE-A

NiC L31

Tt

Thermaltake

Corall YouR L

ERPX

Installation Manual_Intel

&) 445 1 3

SR

Pycckni

Tarkce

A1 Iny

A
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1155/1156 /1150
LGAT775

Parts List

E

BEEE x 1
HHE x1

8 x1
B x 1
28 x4
R4 x 4 (9.6mm)
R4 x 4 (13.6mm)
24 x 4 (16.6mm)
EENE x 1
B ENERHk x 2
RABHRI-A x 1
BABHM-B x 1
12cmER x 1

Er & —_ITTMmMOO®®>

RFEE
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1155/1156 /1150
LGA 775

BT

BARE x 1

SHRE x1

HE x1

ER x 1

B x4

84 x 4 (9.6mm)
R4 x 4 (13.6mm)
84 x 4 (16.6mm)
BEEHNE x 1
EEMEEL x 2
REB&HM-A x 1
RE%H-B x 1
12cmA B x 1

ESEr XA —-"ITOmTMmmMOO®®>

)iibzd
LGA2011/LGA 1366 /LGA1155/1156/ 1150
LGA 775

HW@RIAD -
9—2— x1
BITU—R x1
7T Y N x1
NYOTL—hk x1
FTYhbh x4

fal x4 (9.6mm)
Ll x4 (13.6mm)
fal x4 (16.6mm)
BmYFF7TL—h x1
Rl x2

77O UYT-AxA
7700V 7T-Bx1
12cm 772 x1

Er X —IT@mTMmMOO >

YcTaHoBka ansa
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1155/1156 /1150
LGA 775

Cnucok paetanei

Oxnagutens X 1

Tepmocmaska x 1

KpoHwTenH x 1

3apHsAs nnacTuHa x 1

laikn x 4

BUHTHI X 4 (9.6mm)

BUHTHI X 4 (13.6mm)

BUHTBI X 4 (16.6mm)
MoHTaxHas nnactuHa x 1
BuHTbl x 2

dukcatopbl BeHTUNATOpa-A X 1
dukcatopbl BeHTUNATOpa-B x 1

Er X =—IT®mTMmMOO >

Bentunatopsel 12 cm x 1

Uygulama:
LGA2011/LGA 1366 /LGA 1155/1156/ 1150
LGA 775

Parca listesi:
Sogutucu x 1
Termal Yag x 1
Plaka x 1

Arka pano x 1
Somun x 4

Vida x 4 (9.6mm)
Vida x 4 (13.6mm)
Vida x 4 (16.6mm)
Montaj Levhasi x 1
Vida x 2

Fan Klipsi-A x 1
Fan Klipsi-B x 1
12cm’lik Fan x 1

ESEr A —-"ITOmTMmmMmOO®®>

N5l udInsy
LGA2011/LGA1366/LGA 1155/1156/1150
LGA 775

3180158 udIu:

A qmsxmun’nusvau x 1
B a1siisau x 1

C uusnine x 1

D uwuilaaiumnas x 1
E Wan x 4

F d@ng x 4 (9.6mm)
G dn5 x 4 (13.6mm)
H &n3 x 4 (16.6mm)

I unudmsuda x 1

J dng x 2

K aduweau-A x 1

L addWnau-B x 1

M Waanauin 12 au. x 1

1. REH  FRBERNCPURKTAREZEES
B CPUALM , WEEMERAT M.

A. ASHE% LGA1366/1156/1155/1150/775 &
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B.B#& A LGA2011

2. BREERE , FEEER (D) BREMEEM
a3 EHAR

Vig:3- %

MRMMBERE LGA2011 CPU , BRI B4,

3. 4R () FIBER (D) MEMIKR , YARS
(E) HABIHEE , KMNE (C) KERIRF (E)
b, WABHXIERM (F) R, FBHERINE (C)
HWTtF S L,

4. RHER (E) EENMERNN L |, #BI1E (C) HER
BEEL | WAXEBHK (H) HE , FRIBMNE (C)
Tt HE L,

Vi3
MBME (C) IRk (F) HR% , BEALERM
=R, BEBBAREK (G) , BRREK(F).

o

CHEREEE-FHAE (B) ACPUL,

o

HEEHR () & BENRRME (V)EBRE (A
HEAETHRLE,

7. AR (M) LEFBHRM (K) & (L) TERBEEE (A)
Eo

for)

CEEAPIN R E MR EWCPURREE.

1. REH , BRIAEBH CPURSTARERES
HCPU A , FHEEMERHAT M.

A ABIRH LGA1366/1156/1155/1150/775 &
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B.B#iR ) LGA2011

2. HREHERE , HEEER (D) BRABBLEY
B E 4R

ViNg:3- 3

WMRIRRERELGA2011 CPU , HEBXIS &4,

3. 4% BL (G) ZIER (D) MER , FABRS
(E) NABHYE , FHNE (C) RETRI (E)
L, FASMXRYL (F) 8% , HRIANE (C)
WTtFREE,

4. BT (E) EENAMME L FME (C)RET
BRELE , H4XERY (H)BE , EHIANE (C)
WTtFHE L,

Asxs .
MRME (C) HRL (F)BRFE , EHETLERMN
Z=E, EABMAMRERL (G) , BYHERL (F).

5. R KEE-RSAE (B) TCPUL,

6. MEEMA () & BEHRRL (V)FHARE (A)
HETFERE.

7.8RE (M) MRFLN (K) & (L) RETHARE (A
=

8. JEHAPIN L E TR EMCPURRERE,

1.HRYMTEIC, CPUZZY N7+ —L&HREL.
CPUVT Y NADBEYIBZENRZBRLET,
A. LGA1366/1156/1155/1150/775 & & OF
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2F8 7% A
B.LGA 201X B

2. Ny O7L—K (D) 2R RFHRE, JAAINFT
H—R—KROFEAVTVAZEEBBLET,
A\ sE:
LGA 2011 CPUZEY) fF 132 BE. AT Y 74
BHLET,

3.RU (G)ENYUTL—K (D) EXHF—R—KIZ
BL. FYKNE)TEELET. 757 Y K (C)
£FYKNE)ICEE, AU (F)TEELET. 775
TYRNCOTIOIAEZEVWTWVWS Z & &R
LTLEE W,

4. 7Y N(E)EBIYF—R—RICBE, 77 YK (C)
EFYROLICEBE, 4XOERL (H) TEAELF
¥, 77y hC)oTtAIN EEEVTVSC
CERBRELTSEEY,

Afi:

TSI RN (C)FL2AYERAREATHLAEY
BE PULBVRD (G) EZE-T, £5—EXD
(F)ZBEELET.

5.CPUIC&J—A(B) 2EB<BYET,

6.E—hI>U (A) ERYFEFTL—b ()&
Rl () TIF—RK—KiCRUTL2 A YBRYA
e

7. E=RIVOMAECTT7OMBETFVIIUYT
(K)& (L) TEBICEELET.

8.4EY DAV EIXY—R—ROCPUTZ 72X
IRICERLET,
9 mMYFEFAFRTTLELE,

1. Mepepn yctaHoBKoW npoBepbTe nnatgopmy LM
1 BbIGEepUTe 0TBEPCTUSI, NoAxoasLne Ans
ncnonb3dyemoro rHesga L.

A. OTtBepctue A ansi
LGA1366/1156/1155/1150/775
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. OtBepctue B ans LGA 2011

2. Mocne ycTaHoBKM 3aaHel nnacTuHbl (D)
y6enuTech, 4TO NOBEPXHOCTb C NEHOMaTepuanom
HanpaBsrieHa B CTOPOHY MaTepPUHCKOM NnaThbl.

A Mpumeuanue.
Ecnu BbinonHsieTcs yctaHoska LM c rHeagom
LGA 2011, To nepenanTe K NyHKTY 4

w

. BcTtaBbTe YeTbipe BUHTA (G) Yepes 3aHi00
nnactuHy (D) u maTepuHckyto nnaTy u
3adukcupyiite ux raikoi (E). YctaHoBute
kpoHwTenH (C) Ha raitku (E) n sadukcnpyiite ero
BuHTOM (F). Y6eauTech, 4to norotun Tt Ha
KpoHwTeliHe (C) HanpaBneH BBEPX.

IN

. BctaBbTe raiiky (E) B maTepuHckyto nnaty,
ycTaHoBuUTe KpoHWTelH (C) Ha raiku n
3adukcupyiite ero 4 BuHtamu (H). Y6eautecs,
yTo norotun Tt Ha kpoHwTeiHe (C) HanpaeneH
BBEPX.

A MpumeyaHue.
Ecnu kpoHwTeliH (C) 3akpenneH HeHaaexHo,
HeMHoro ocnabbTe BUHTLI Ha 3alHel NnacTuHe
(D) 1 cHOBa 3aTAHUTE BUHTbI Ha KpoHLwWTeliHe (C).

5. HaHecuTe Ha LI ToHkui cnoii Tepmocmasku (B).

6. HagexHo 3akpenuTte pagnatop (A) BUHTOM Ha
MaTEepUHCKO NnaTe ¢ NOMOLLbI0 MOHTaXHOM
nnacTuHebl (1) & Buntel (J).

7. MooyepeaHo 3akpenute BeHTUNATOpLI (M) Ha
paguatope (A) c nomoubto pukcatopos (K) & (L).

8. MopcoeaAnHNTe 4-KOHTAKTHbIA NPOBOA K pasbemy
BeHTUnsaTopa LM Ha maTepuHckol nnate.

9. YcTaHoBKa 3aBeplieHa.

1. Kurulumdan 6nce, litfen CPU platformunu dogrulayin ve
CPU soketiniz igin uygun delikleri segin.
A. LGA1366/1156/1155/1150/775 ve
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 igin Delik A
B. LGA 2011 igin Delik B

2. Arka panoyu (D) taktiginizda, képlkli tarafin ana
karta baktigindan emin olun.

ANot:
Bir LGA 2011 CPU'su takmak istiyorsaniz,
4.adimaiilerleyin.

w

. Dért Vidayi (G) arka pano (D) ve ana karttan
gegirerek takin ve Somunla (E) sabitleyin.
Plakayi (C) Somunlarin (E) Gzerine yerlestirin ve
Vidayla (F) sabitleyin. Plaka (C) Gzerindeki Tt
logosunun yukariya baktigindan emin olun.

4. Somunu (E) ana kartin ve Plakayi (C) somunlarin
lizerine yerlestirip 4 Vida (H) ile sabitleyin. Plaka
(C) tzerindeki Tt logosunun yukariya
baktigindan emin olun.

/\Not:

Plaka (C) siki bir sekilde sabitlenmezse litfen
Arka panodaki (D) vidalari hafifce gevsetin ve
Plaka (C) uzerindeki vidalari yeniden sikin.

5. CPU'nun lizerine ince bir Termal Yag(B) tabakasi

sirdn.

6. Isi aliciy1 (A), Montaj levhasiyla () & Vida (J) ana
kartin (izerine siki bir sekilde vidalayin.

N

Fani (M), Fan Klipsiyle (K) & (L) Isi Alicinin (A)
Uzerine ayri olarak takin.

o)

. 4 pimli kabloyu ana kartin CPU fan konektériine
baglayin.

©o

. Kurulum tamamlanmistir.

EEE Yonetmeligine Uygundur

1. naudiaz@ng
ninnminaﬁautlwamﬂa%umao‘fw“q
wazndang i munzandmsufanifadiguan o

A.5A @150 LGA1366/1156/1155/1150/775 &
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. 3 B lafd114u LGA 2011

2. \fannudinnvunuilaaundy (D)
ngauIns29dauI laua Ui G Wy
LUIUIUNIWATUANUAD

A wuroig:
atnunaIn1sina v EWgsu LGA 2011
uawldd unaud 4

w

CAddng (G) W 4 62 wnuwuilanunds (D)
UATUNYINDSUAN ua21aTan (E) Tulvuuu
29uusnina (C) avuutian (E) waaledng (F)
Fuliunu asradaulawuaui 11aTn Tt
vuuuEning (C) duatununan

4.4 (E) DUUKN9995UAN Ua 229U ning (C)
avuufannaniu aanitu laang (H) e 4
Mauliuun asradauarlawuauiiitaln Tt
vuuusnine (C) Fuaruuuuan

A nursia:
arnadunusning (C) inuuwa
Waarudnguuunuilaauuds (D) sanidnuan
uarduanguuudnase vuuusnina (C)

o

.n1315i50u (B) U9 q uudiy

o

. duangdaden (A)
VULKINTUANdaruunudmsuda (1) & ang (J)
Truuu

~

findenddwaan (M) uudaden (A) uuniu
Taulgaddwaan (K) & (L)

AaEUULY 4 AU
AU InaWAANAIMTUE R VaIUNIINITUAN
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